@ LG Chem

MALZEME PASAPORTU

SEETEC H1500

Polipropilen Homopolimer

Enjeksiyon kaliplama uygulamalari icin optimize
edilmis; yuksek akiskanlik ve kusursuz mekanik
ozellik dengesi.

Uretici: LG Chem
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Kritik Performans Degerleri Diger Teknik Veriler

Isil Egilme (HDT)

Akiskanlik Yogunluk 110 °C (a.6kgf/cm?)
. Vicat Yumusama
3
12 g/10min 0.9 g/cm 151 °C (1kg)
MFR (230°C, 2.16Kg) - ASTM D1238 Hafif ve standart yapi - ASTM D1505 Cekme Dayanimi
34 MPa
Esneme Modiilii Kopma Uzamasi Sertlik (R-scale)
> o
MPa A’ Darbe Dayanimi (Izod)
29 J/m

Yuksek rijitlik - ASTM D790 Ustiin esneklik - ASTM D638
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ideal Uygulama Alanlari

SEETEC H1500, enjeksiyon kaliplama prosesleri icin 6zel olarak formiile edilmistir.

Ev Esyalan (Housewares) Oyuncaklar (Toys)
Gunluk kullanim Grunleri icin gereken yapisal butlnluk, >500% kopma uzamasi degeri ile kirlmaya karsi esnek,
hafiflik (0.9 g/cm?) ve kolay sekillendirme avantaji. guvenli ve yuksek hizli kaliplanabilir parga uretimi.
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Ne Zaman Secilmeli?

Enjeksiyon Kaliplama Yapilacaginda

Urtn kimyasi, spesifik olarak enjeksiyon proseslerinin dinamikleri icin
gelistirilmistir.

Yuksek Akiskanlik Gerektiginde

12 g/10min MFR degeri sayesnde, karmasik ve ince cidarl kaliplarda
puruzsuz ve hizli yayilim araniyorsa.
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Mekanik Denge Istendiginde

Hem yuksek esneklik (>500% uzama) hem de yapisal rijitlik (1600 MPa
esneme modulu) ayni formulde talep ediliyorsa.
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Sira Dis1 Darbe Dayanimi Beklendiginde Yoot

Centikli Izod darbe dayanimi 29 J/m seviyesindedir. AQir sanayi veya
yuksek fiziksel darbe riski olan uygulamalar icin yetersiz kalabilir.

110°C Uzeri Yiiklii Is1 Ortamlarinda Yo~of

Yuk altinda egilme sicakligi (HDT) 110°C'dir. Bu esigin uzerindeki surekli
sicakliklarda deformasyon riski baslar.

Enjeksiyon Disi Prosesler Kullanilacaginda Yo~of;

Sisirme (blow molding), film veya levha ekstrlizyonu gibi prosesler yerine
yalnizca enjeksiyon kaliplama icin optimize edilmistir.




S A B o Proses ve Kalite Notlarl 0 e i

Referans Degerler Kullanici Sorumlulugu Proses Degiskenligi
Sunulan veriler, standart Nihai pargalarin guvenlik ve Gergek isleme kosullar
pres kaliplanmis son kullanim kosullarina ureticinin kontrolu
numunelerden elde edilen kosullarina uygunluk disindadir ve nihai urdn
tipik degerler’ olup, testlerinin yapilmasi performansinda

baglayici minimum tamamen urund isleyen farkliliklar yaratabilir.
garantiler olarak kabul kullanicinin

edilmemelidir. sorumlulugundadir.
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URUN KARAR OZETI

SEETEC H1500

Ev esyalari ve oyuncak uretiminde; yuksek akiskanlik ile
mekanik dayanimi tek bir formiilde birlestiren, gtivenilir ve
verimli bir Pollipropilen Homopolimer ¢ozumudiir.

Teknik destek, siparis ve numune iglemleri igin iletisime gegin:

@ LG Chem
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